共用部分：
    1.顾客无要求时，金手指镍及金厚度为：Ni≥3微米,Au≥0.76微米;板边连接器镀金时，镍及金厚为：Ni≥3UM,Au≥0.8微米
     2.压接孔：孔铜≥25微米
预审部分：
1.默认表面工艺为喷锡，阻焊绿色、字符白色

CAM部分： 

   表面工艺喷锡厚度范围：2-25微米
